
Resumen del proyecto

En 2022, Micron anunció sus planes para construir la mayor fábrica de semiconductores en la historia de los Estados 
Unidos. Micron tiene la intención de invertir hasta $100 mil millones durante los próximos 20 años o más para construir 
un complejo fabril nuevo en Clay, Nueva York, con una inversión de $20 mil millones durante la primera fase prevista 
para  fines de esta década. El complejo fabril nuevo aumentará la oferta nacional de memoria avanzada, creará casi 
50.000  puestos de trabajo en Nueva York y representará la mayor inversión privada en la historia del estado de Nueva 
York.  Micron diseñará, construirá y operará la instalación de acuerdo con sus objetivos de sostenibilidad.

Micron Technology planea invertir $100 mil millones durante los  próximos 20 años o 
más para construir una fábrica avanzada de tarjetas de memoria en Clay, Nueva York.

Proceso de revisión ambiental
El siguiente paso antes de construir la  fábrica es completar 
una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) de acuerdo 
con la Ley de  Política Ambiental Nacional (NEPA) y la Ley 
de Revisión de Calidad  Ambiental del Estado (SEQRA). El 
EIS considerará los  impactos potenciales del proyecto en 
una amplia gama de temas, incluidos el  entorno natural y 
físico y los efectos sociales y  económicos. 

El EIS también:
» Documentará que el proyecto cumpla con las leyes 
federales, estatales y regulaciones locales
» Documentará el alcance de Micron con comunidades de 
justicia ambiental
» Incluirá información sobre permisos de la agencia y 
divulgación

Visita micron.com/NY para más información

Proceso de especificación
El proceso de especificación es una oportunidad  para que el 
público aprenda más sobre el proyecto y proporcione 
información mientras Micron y las agencias federales y 
estatales preparan la  Declaración de Impacto Ambiental (EIS).

Durante el proceso de especificación del EIS para el  proyecto, 
se alienta al público a comentar sobre cualquier preocupación 
ambiental.

Pasos a seguir
» Reuniones de especificación abiertas para el público
(otoño de 2023)
» Audiencia pública para discutir el borrador del EIS
(invierno de 2024)
» Aviso oficial sobre la disponibilidad y publicación final del EIA
y el Acta de Decisión en el Registro Federal (verano de 2024)

Envíanos un email

 
outreach@micronnewyork.com

Manda tus comentarios por escrito
Attn: Tia Williams, WSP USA
One Pennsylvania Plaza, 5th Fl 
New York, NY 10119

Manda tus comentarios online
www.micron.com/NY

Mantente Involucrado

Ilustración preliminar, sujeta a cambios.


